
針對印刷電路板(PCB)

健康評估的新方法

C4_1

工業4.0推動製造業智能化，自動光
學檢測（AOI）系統被廣泛應用於
PCB生產，但PinNumber缺失值導
致誤判，增加手動檢查需求並影響
效率。如何填補缺失數據並提升修
復標籤，成為待解決的問題。

研究動機

如何有效填補PinNumber資料中的
缺失值，並提高預測模型對修復標
籤（RepairLabel）的準確性。

研究目的

研究流程
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研究成果

結論與研究貢獻 未來研究方向

XGBoost 在補值任務中以 0.87 的
精確率展現穩定性與潛力，而
Autoencoder 表現遜色，需進一步
優化以應對不對稱資料挑戰。

以模型預測的〈PinNumber〉為基
礎，逐步預測〈AOILabel〉與
〈RepairLabel〉，並結合人工標註
進行優化，構建應用於實際場景的
決策支持系統。

XGBoost補值結果

補值前 補值後
比較結果


